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14. - 15. 9. 2023,
Spolec¢nost TechSim Engineering — Solution Partner Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Praha
spolecnosti SIEMENS, Vds zve na 8. ro¢nik odborné
konference CAE Forum 2023 zamérené na posledni CAE FO RU M 2023
trendy z oblasti vypocCetnich simulaci. Konference

bude tradicné dvoudenni, ale v novém formatu. . ] NI
Prvni den bude zaméfen na moderni frendy ve 1D/3D simulace systemu ROM modely a neuronove sité

vyvoji chytrych — vyrobkld a  zavadeéni " novych Multifyzikalni vypocty produktivné a rychle
vyrobnich technologii zalozenych na simulacich.
Druhy den probéhne v rezii specialistd TechSim, kteti
vas sezndmi jak rychle a efekfivné vyuzit virtudini ) \
model pii testovdni a fizeni jako ndhradu rediného Tvarova a topologicka optimalizace
prototypu — SiL a HiL.

Aditivni vyroba a vse co potiebujete védét - metody,
pouzitelnost, naklady

Virtudlni testovani a frizeni Sil a Hil

Mévici postupy a testovani pri automatizaci vyrobnich
procesu

Vypoéetni simulace s vyuzitim prvku Al

loT systémy a zpracovani dat - Digitalni dvojce

1

T . oo ..
EJ:FI-LE' Laregistrovat se muzete na nasich
.E'h;hﬁ strnkach www.techsim.cz.

Workshop novych simulaénich technologii

A




CAE FORUM 2023

14.-15. 9. 2023, Park Holiday Congress & Wellness Hotel, Praha

CTVRTEK 14. 9. 2023

08:00 - 09:00
09:00 - 09:10
09:10 - 10:40
09:10 — 09:40
09:40 - 10:10
10:10 - 10:40
10:40 — 11:00
11:00 — 12:30
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00-12:20
12:20 - 13:30
13:30 - 14:10
13:30-13:50
13:50 - 14:10
14:10 - 15:30
14:10 - 14:30
14:30 - 14:50
14:50 - 15:10
15:10 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:20
16:20 - 16:40
16:40 - 17:00
17:00 -17:20
17:20 — 18:00
17:20-17:50
17:50 - 18:20

od 19.00 hodin

Registrace ucastnikt konference
Zahajeni konference

Hlavni prednasky

Prof. Dalibor Stys, Kirill Lonhus a Renata Stysova Rychtérikova / Jihodeska univerzita v Ceskych Budéjovicich - Digitalni
svételna mikroskopie pro medicinu a diagnostiku prdmyslovych procesu

Prof. Vaclav Uruba / ZCU v Plzni - Sily v mechanice tekutin a Reynoldsovo ¢&islo - o fyzikalnim vhledu do NS rovnic

Ladislav Viyskogil, Pavel Kral, Martin Kratochvil / UJV Rei - Pocitadova simulace migeni chladiva v jaderném reaktoru KWU-
1300 béhem havarijniho scénare SBLOCA

Pfestavka

Sekce I: Strukturalni a multifyzikalni analyzy

Doc. Miloslav Kepka, Ivana Zetkova, Miroslav Zetek / RTI ZCU v Plzni - Unavova Fivotnost aditivné vyrabénych kovovych dild
- proc se lisi od tradi¢né vyrabénych a jak zlepSovat jeji predikci.

Jiti Malik / Siemens Advanta - Topologicka optimalizace strukturalnich Uloh v Simcenter 3D

Jana Smolikova / ZF Engineering - Virtualni validace v oblasti elektropohon( — vibraéni Gnava

Obéd

Sponzorska sekce
Lubo3 Kolaf / HP Enterprise - Sou¢asné HPC platformy - vicejadrové procesory s tradi¢ni architekturou nebo grafické karty?
Libor Hynek / HP Inc. - Pfenosny vypodetni vykon versus desktopové stanice

Sekce II: CFD a metody validace

Michal Hoznedl / Doosan Skoda Power - Experimentalni mé¥eni lopatkovych stroji velkych vykond a jak vyuzit naméfené
hodnoty k validaci CFD vypocta

Marek Tajbl, Stépan Kaspar, Filip Vesely / Lifter Dynamics, TechSim Engineering - Optimalizace letovych charakteristik
viceucelového bezpilotniho letounu typu VTOL

Petr Nekolny / Valeo Prague R&D center - Interakce proudéni s pevnou fazi - FSI a jeji vyuZiti pfi navrhu zpétného ventilu
Jan Friedl, Dalibor Rozehnal / Univerzita obrany - Simulace turbiny v néboji kola jako ndhrada samostatného pohonu ve
vodnim prostredi

Prestavka

Abdul Ludhi / Siemens Digital Industries / Which direction is the development of CFD means going - the use of graphics
cards, integrated multiphysics calculations, ROM and machine learning

Stépan Kaspar, Terezie Kreuzova, Jifi Polansky / TechSim Engineering, CVUT v Praze - Vypocetné efektivni model tepelného
managementu elektromotoru a jeho porovnani CFD vypocty

Martin Kubak / CTU CarTech - Automatizované workflow CFD vypoctd externi aerodynamiky - jak efektivné optimalizovat
Juraj Cechovi¢, Marek Pokorny, Jan Kleme$, Adam Brydl, Jifi Mrazek, Vladimir Velebny / TechSim Engineering, Contipro -
Tepelny vypocet zafizeni na vyrobu povlakovanych filma

Sekce IlI: Aditivni vyroba
Lukas Pelikdn / Safina - 3D tisk kovll pro pramyslové vyuZziti

Matds$ Margetin / STU v Bratislavé - Program FATAM - rychlé vyhodnoceni Ginavové Zivotnosti 3D tisténych ¢asti
Spolecenska udalost

BTechSim

PATEK 15. 9. 2023

09:00 - 09:40 Design vyrobka pro aditivni vyrobu
Workshop Design vyrobkd pro aditivni vyrobu - ukdzky rdznych pfistupl pro optimalizaci modelu pro aditivni vyrobu -
topologicka optimalizace, remodeling, voxel technologie, kalibrace tisku a dalsi uzite¢né véci, které je potieba védét nez
se pustime do tisku

09:40-10:10 Dimenzovani hybridnich a elektro pohoni vozidel
Ukdzka postupu navrhu elektrické trakce, vozidla s palivovym ¢lankem a hybridniho pohonu pomoci systémovych simulaci
Dimenzovani, optimalizace, vybér komponent a na co si dat pozor

10:10—-10:40 Numericky model pfi vyvoji bezpilotnich letounti UAS
Stanoveni poZzadavkd, letové mise a typ pohonu. Aktivni vyuZiti optimalizace pfi finalnim navrhu. Zpfesnéni modelu
pomoci CFD aerodynamickych vypo¢tQ

10:40 - 11:00 Prestavka

11:00 - 11:30 Digitalni dvojce vozidla a jeho vyufZiti pfi predikci poruch
Jak digitalni dvojce vytvofit pro nasazeni v realném provozu. Analyza a prenos dat v redalném cCase

11:30-12:00 VyuZiti systémového modelu pro nastaveni fizeni
SiL a HilL principy, jak to funguje a jak vtvofit matematicky model. Ukézka nastaveni PLC pro fizeni energetické jednotky.
Ladéni regulacni smycky autopilota UAS pomoci 1D systémového modelu

12:00-12:30 Metody zpFesnéni systémového modelu
Redukce CFD model(i, ROM, neuronové sité a metody Al

12:20-12:30 DISKUZE - ukonceni konference

12:30-13:30 Obéd

Sponzori:

SIEMENS

—

Hewlett Packard /
Enterprise

TechSim Engineering zajisfuje komplexni vypocetni servis pfi dimenzovdni, ndvrhu a optimalizaci strojnich ¢dsti a zafizeni. Pouzivame Spickovy vypocetni software v oblasti

FEA, CFD, ELMAG a multidisciplindrnich analyz. Jsme partnerem a dodavatelem softwaru a méficiho hardwaru od spolecnosti Siemens Industry Software. Zagijistujeme

kompletni inZenyrské feseni dotazend do vykresové dokumentace. Aktivné spolupracujeme s fadou klicovych spolecnosti v oblasti automobilove, letecke a strojirenské

techniky,

turbin

ském a energetickém promyslu.




